
 
 
 
 
 
 
SAYI  : B.02.2.EXI.0.12.00.02/                           06.08.2009 
KONU : SÖRK ve İskonto Kredilerinde Yeni Vade Yapısı  Hk. 
    
 
    TÜM BANKALAR / İHRACATÇI BİRLİKLERİ / DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ 
 

 
SEVK ÖNCESİ REESKONT KREDİSİ VE KISA VADELİ İHRACAT 

ALACAKLARI İSKONTO KREDİLERİNDE VADE YAPISINA İLİŞKİN 
DUYURU 

 
 
 

T.C. Merkez Bankası’nın (TCMB) “Banka Kabullerine İlişkin Reeskont İşlemleri Esas ve 
Şartları” Genelgesi kapsamında Bankamızca kullandırılmakta olan Sevk Öncesi Reeskont 
Kredisi (SÖRK) ve Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto  Programının (İskonto) Bankamız 
kaynaklarıyla desteklenerek global kriz ortamında daha uzun vadeli kullanılabilmesi amacıyla 
yeni düzenlemeler yapılmıştır. 
 

Bu çerçevede, mevcut 120 gün vadeli kullandırım imkanının yanı sıra, 180 gün vadeli 
yeni bir kullandırım seçeneği getirilmiş olup, 10.08.2009 tarihinden itibaren kullandırılacak 
krediler için geçerli olmak üzere; SÖRK ve İskonto Kredisi programlarındaki 120 gün vadeli 
kullandırımlara uygulanacak faiz oranı Libor+ % 1,50 seviyesinde, 180 gün vadeli olacak 
şekilde geliştirilen yeni düzenlemeye ilişkin faiz oranı ise Libor + % 2,25 seviyesinde 
belirlenmiştir. 

 
Diğer taraftan, SÖRK imkanından yararlanamayan ihracatçılarımızın benzer vadelerdeki 

kredi kullanımlarında uygulanacak faiz oranlarının uyumlulaştırılması amacıyla; 120 gün 
vadeli kullandırılan SÖİK-DVZ ve İHK-DVZ kredilerinde, 500.000 ABD dolarına kadar        
risk seviyesi için uygulanmakta olan faiz oranları ise Libor+ % 1,50 (sigortalı müşteriler için 
Libor+ % 1,25) seviyesine düşürülmüştür. 
 

İlgili birim ve şubelerinizin, ayrıca bu şube ve birimleriniz aracılığı ile müşterilerinizin / 
üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini önemle rica ederiz. 

 
 
 
           Osman ASLAN  H.Ahmet KILIÇOĞLU 
     Genel Müdür Yardımcısı      Genel Müdür  
 
 
(*) www.eximbank.gov.tr/Krediler 
     Döviz Kredisi Faiz Oranları 
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